
２００６年１２月１日 
ＤＯＷＡホールディングス株式会社  

ＤＯＷＡニュース  

無担保社債の発行について 
 
 当社（東京都千代田区外神田四丁目１４番１号、資本金３６４億円、社長：河野正樹）は、国内無
担保普通社債を発行することを決定いたしました。 
 
 当社グループは、経営の迅速化、事業部門の自立、専門性・スピードの向上を目指し、本年１０月

１日に従来のカンパニー制から持株会社制に移行しました。これに伴い、同和鉱業㈱はＤＯＷＡホー
ルディングス㈱に社名変更しております。 
 そこで、今回発行する社債は「ＤＯＷＡボンド」の愛称を冠し、個人投資家の皆様を中心に、新た

なスタートをきったＤＯＷＡグループへのご理解、ご支援をお願いするものです。 
 社債発行による資金は、社債償還資金のほか「中期経営計画：事業構造改革Ⅲ」達成にむけた設備

投資等に有効に活用していく予定です。 
 
社債の発行内容 
１．社債の名称   ＤＯＷＡホールディングス株式会社 第１回無担保社債 
          「ＤＯＷＡボンド」 
２．社債の総額   金１００億円 
３．償還期間    ３年 
４．各社債の金額  金１０万円 
５．利率      年１．２１％ 
６．払込金額    各社債の金額１００円につき金１００円 
７．償還金額    各社債の金額１００円につき金１００円 
８．払込期日    平成１８年１２月１８日（月） 
９．利払日     毎年６月１８日および１２月１８日 
10．募集方法    一般募集 
11．担保      本社債には物上担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留

保されている資産はない。 
12．社債等の振替に関する法律の適用 
          本社債は、その全部について社債等の振替に関する法律の適用を受けることと

する。 
13．引受会社    新光証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社 
14．社債管理者   株式会社みずほコーポレート銀行 
15．振替機関    株式会社証券保管振替機構 
16．取得格付    Ａ（株式会社日本格付研究所） 
 

以 上 
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